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中山大学-航宇微“宇航SoC芯片联合实验室”正式揭牌！

 5月17日，中山大学与珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”）在中山大学珠海校区签署中山大学-
航宇微 宇航SoC芯片联合实验室合作协议并举行揭牌仪式，标志着双方将在宇航SoC芯片领域开展科学研究及产学研
合作，共同推动该领域的技术创新和应用拓展，服务地方社会与经济发展。珠海市市委常委、副市长晁桂明，珠海市
委教育工委委员、珠海市教育局副局长方蕾，珠海市科技创新局副局长田华，中山大学校党委常委、副校长郑跃，科
学研究院副院长、横向处处长李一希，微电子科学与技术学院副院长李云初，航宇微公司名誉董事长、首席科学家颜
军院士，总经理颜志宇，常务副总经理蒋晓华，副总经理龚永红等相关人员出席活动。活动由中山大学微电子科学与
技术学院党委书记王克主持。

 双方将依托各自的技术和资源优势，共同推进宇航SoC芯片的研发和应用,创造一流的科研成果，培养一流的科研人
才，发扬航天精神，在“教学 -- 科研 -- 开发 -–产业”的各个阶段创造辉煌。

 航宇微名誉董事长、首席科学家颜军院士表示，此次合作是双方优势互补、互利共赢的重要举措。校企合作将汇聚
中山大学的教育资源和航宇微的研发及产业化能力，实现资源共享，围绕宇航SoC芯片领域展开科学研究及产学研合
作，推动高新技术研发和科技成果转化，服务社会和经济发展，并期待通过联合实验室共同推进宇航SoC芯片的研发
与应用，为我国宇航事业的发展做出贡献。

 中山大学副校长郑跃在致辞中表示，中山大学与航宇微共同建设校企联合实验室，重点聚焦“宇航SoC芯片”领域
开展合作，将有效促进企业与高校之间创新链、产业链、教育链的有序衔接，强强联合一起培养新时代人才、攻坚关
键领域技术难关，创新产学研合作模式，加速推动科技成果转化，共同为地方经济以及我国航天事业发展贡献力量。

 中山大学微电子科学与技术学院副院长李云初在会上介绍了联合实验室的建设内容和目标，他强调双方将重点围绕
宇航SoC芯片领域进行科学研究及产学研合作，联合宇航SoC芯片的研制和开发，共同申报科技项目，推动研究成果
的应用示范与推广；联合实验室将致力于深化产学研深度融合，形成创新合力，培养高层次工程型人才，推动粤港澳
大湾区的产业转型升级和创新发展。

 中山大学是中国教育部直属高校，是国内一流、国际知名的现代综合性大学，学校在集成电路研究领域国内领先，
其微电子科学与技术学院在芯片领域有较强的技术力量。航宇微公司主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据
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、人工智能技术的研制与生产，宇航电子芯片业务是公司的传统主业，宇航嵌入式SoC处理器芯片、SiP立体封装模块
/微系统等是公司的拳头产品。

 此次联合实验室正式揭牌，标志着航宇微与中山大学在宇航SoC芯片领域的合作正式迈入新阶段。双方将携手共进
，为宇航电子业务的发展提供坚实的人才保障，共同推动宇航SoC芯片领域的技术进步和应用创新。
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